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3.0MM PITCH 90° SMT DUAL ROW WAFER 

带长 内容许弯曲度

；圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm

下带材质为 材质； 颜色：雾透

保护袋： 颜色： ；厚度 最小

；材料厚度为

上带：冷风自黏带

雾透

宽度

上带（W）

Color

下带（颜色）

外箱

标签

Single hole:None Hole Side

单孔：贴无链孔侧
Double hole:Elliptical Hole
Side

双孔：贴椭圆孔侧

标签
收料方向

下带 拉出方向

φ13

φ330 拉

出方向

上带

剥离方向

PEELING DIRECTION

上带剥离力量：

速度

Axes

后空10PCS
Leader Part Empty 10 PCS

后空10PCS

TOP TAPE 200mm

  上带200mm

Round Hole

Elliptical Hole

2*3P-2*12P
WIDTH=32mm～72mm

2*1-2*2P
WIDTH=24mm

内含干燥剂
Vacuum packing

真空包装

标签贴在真空袋上


